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BLUETOOTH® 2.0 EDR WIRELESS AUDIO PROCESSOR

BCM2037 Block Diagram

• Single-chip Bluetooth 2.0 transceiver supporting enhanced
data rate (EDR) backward compatibility with Bluetooth 1.2
and Bluetooth 1.1

• High-performance ARM7TDMI® processor with 120 KB of
on-chip SRAM eliminating need for separate DSP

• Low-power 2.0V operation 

• On-chip support for battery monitoring and charging control

• Fully configurable pulse code modulation (PCM) and I2S
interfaces with on-chip phase-locked loop (PLL) to interface
with a variety of high-quality audio codecs

• Up to 27 fully configurable GPIOs to address applications
with sophisticated user interfaces

• ZSound™ audio software package including application,
upper layer stack with profiles, and lower layer stack

• Available in 7 mm x 7 mm BGA, RoHS compliant package
with integrated RF

• Bluetooth 2.0 EDR enables:
• Lower power consumption
• Multilink stereo
• Increasingly complex Bluetooth systems
• Lower latency
• Improved robustness

• 2.0V operation:
• Longer play and talk time

• High quality:
• Near CD quality streaming stereo
• Choice of best-in-class stereo codecs

• Low cost:
• Single-chip Bluetooth transceiver
• Integrated RF, battery monitor, and charging controls

Time-to-market:
• HW reference designs for common wireless audio applications
• Includes ZSound software suite

• Wireless headphones (stereo)

• Wireless stereo headsets (stereo plus mono)

• Wireless mono headsets

• Wireless stereo adapters

• Portable audio devices

• Embedded Bluetooth application
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O V E R V I E W
Stereo Headset Solution
The BCM2037 wireless audio processor supports the Bluetooth 2.0 
specification, with EDR technology enabling peak data rates of 3 Mbps, 
while providing full backward compatibility to Bluetooth 1.2 and 
Bluetooth 1.1 specifications. High integration with low-power operation 
make this family of chips ideal for incorporation into high volume, 
battery-operated wireless stereo and wireless mono consumer audio 
applications. Used in conjunction with a high quality external stereo 
codec, the BCM2037 solution delivers end-to-end streaming digital 
stereo at near CD audio quality. In addition, support for the remote 
control profile (AVRCP) allows a stereo headset to control a variety of 
remote music sources.

The BCM2037 is capable of transmitting using EDR permitting lower 
power, increased robustness, and lower latency as compared to 
Bluetooth 1.2-based audio solutions. Additional bandwidth of EDR 
enables complex Bluetooth environments with multiple active Bluetooth 
devices and provides support for multiple simultaneous stereo links.

A stereo headset combining mono and stereo functions can be 
accomplished by combining the BCM2037 with a codec that has stereo 
output and MIC input. An audio gateway can be implemented by 
combining the BCM2037 with a codec that has stereo outputs and stereo 

inputs. A USB plug-and-play adapter can be implemented without using 
a codec by using the built-in USB interface on the BCM2037.

The BCM2037 has sufficient processing performance to simultaneously
manage the user interface, maintain full Bluetooth protocol stack
operation, and execute key audio algorithms. This high performance is
enabled by a 32-bit ARM7® CPU with high-peak clock speeds and deep
on-chip memory, allowing zero-wait-state execution of computationally
intensive audio algorithms.

Key algorithms are supported by application-specific hardware
accelerators, further increasing BCM2037 computational capabilities,
while reducing system power consumption. These powerful features
eliminate the need for a separate external DSP, reducing the bill of
materials, power consumption, and total footprint.

The BCM2037 can be bundled with ZSound, a complete production-
ready, qualified software package including starting applications,
Bluetooth profiles, and protocol stack that facilitates time-to-market.
This complete solution makes the BCM2037 an excellent choice for a
wide variety of wireless audio applications.
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专注于微波、射频、天线设计人才的培养 易迪拓培训 
网址：http://www.edatop.com  

 

射 频 和 天 线 设 计 培 训 课 程 推 荐 

 

易迪拓培训(www.edatop.com)由数名来自于研发第一线的资深工程师发起成立，致力并专注于微

波、射频、天线设计研发人才的培养；我们于 2006 年整合合并微波 EDA 网(www.mweda.com)，现

已发展成为国内最大的微波射频和天线设计人才培养基地，成功推出多套微波射频以及天线设计经典

培训课程和 ADS、HFSS 等专业软件使用培训课程，广受客户好评；并先后与人民邮电出版社、电子

工业出版社合作出版了多本专业图书，帮助数万名工程师提升了专业技术能力。客户遍布中兴通讯、

研通高频、埃威航电、国人通信等多家国内知名公司，以及台湾工业技术研究院、永业科技、全一电

子等多家台湾地区企业。 

易迪拓培训推荐课程列表： http://www.edatop.com/peixun/tuijian/ 

 

 

射频工程师养成培训课程套装 

该套装精选了射频专业基础培训课程、射频仿真设计培训课程和射频电

路测量培训课程三个类别共 30 门视频培训课程和 3 本图书教材；旨在

引领学员全面学习一个射频工程师需要熟悉、理解和掌握的专业知识和

研发设计能力。通过套装的学习，能够让学员完全达到和胜任一个合格

的射频工程师的要求… 

课程网址：http://www.edatop.com/peixun/rfe/110.html 

手机天线设计培训视频课程 

该套课程全面讲授了当前手机天线相关设计技术，内容涵盖了早期的

外置螺旋手机天线设计，最常用的几种手机内置天线类型——如

monopole 天线、PIFA 天线、Loop 天线和 FICA 天线的设计，以及当前

高端智能手机中较常用的金属边框和全金属外壳手机天线的设计；通

过该套课程的学习，可以帮助您快速、全面、系统地学习、了解和掌

握各种类型的手机天线设计，以及天线及其匹配电路的设计和调试...

课程网址： http://www.edatop.com/peixun/antenna/133.html 

WiFi 和蓝牙天线设计培训课程 

该套课程是李明洋老师应邀给惠普 (HP)公司工程师讲授的 3 天员工内

训课程录像，课程内容是李明洋老师十多年工作经验积累和总结，主要

讲解了 WiFi 天线设计、HFSS 天线设计软件的使用，匹配电路设计调

试、矢量网络分析仪的使用操作、WiFi 射频电路和 PCB Layout 知识，

以及 EMC 问题的分析解决思路等内容。对于正在从事射频设计和天线

设计领域工作的您，绝对值得拥有和学习！… 

课程网址：http://www.edatop.com/peixun/antenna/134.html 
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专注于微波、射频、天线设计人才的培养 易迪拓培训 
网址：http://www.edatop.com 

CST 学习培训课程套装 

该培训套装由易迪拓培训联合微波 EDA 网共同推出，是最全面、系统、

专业的 CST 微波工作室培训课程套装，所有课程都由经验丰富的专家授

课，视频教学，可以帮助您从零开始，全面系统地学习 CST 微波工作的

各项功能及其在微波射频、天线设计等领域的设计应用。且购买该套装，

还可超值赠送 3 个月免费学习答疑… 

课程网址：http://www.edatop.com/peixun/cst/24.html  

 

HFSS 学习培训课程套装 

该套课程套装包含了本站全部 HFSS 培训课程，是迄今国内最全面、最

专业的 HFSS 培训教程套装，可以帮助您从零开始，全面深入学习 HFSS

的各项功能和在多个方面的工程应用。购买套装，更可超值赠送 3 个月

免费学习答疑，随时解答您学习过程中遇到的棘手问题，让您的 HFSS

学习更加轻松顺畅… 

课程网址：http://www.edatop.com/peixun/hfss/11.html 

ADS 学习培训课程套装 

该套装是迄今国内最全面、最权威的 ADS 培训教程，共包含 10 门 ADS

学习培训课程。课程是由具有多年 ADS 使用经验的微波射频与通信系统

设计领域资深专家讲解，并多结合设计实例，由浅入深、详细而又全面

地讲解了 ADS 在微波射频电路设计、通信系统设计和电磁仿真设计方面

的内容。能让您在最短的时间内学会使用 ADS，迅速提升个人技术能力，

把 ADS 真正应用到实际研发工作中去，成为 ADS 设计专家... 

课程网址： http://www.edatop.com/peixun/ads/13.html 
 

我们的课程优势： 

※ 成立于 2004 年，10 多年丰富的行业经验， 

※ 一直致力并专注于微波射频和天线设计工程师的培养，更了解该行业对人才的要求 

※ 经验丰富的一线资深工程师讲授，结合实际工程案例，直观、实用、易学 

联系我们： 

※ 易迪拓培训官网：http://www.edatop.com 

※ 微波 EDA 网：http://www.mweda.com 

※ 官方淘宝店：http://shop36920890.taobao.com 
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